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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
· CZĘŚĆ A-

	Lp.
	NAZWA  SPRZĘTU

Parametry 

wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Pamięć RAM DDR4 8GB

Rodzaj pamięci: DDR4 SDRAM

Pojemność całkowita: min. 8GB

Pojemność kości: min. 8GB

Taktowanie: min. 2666MHz

Złącze: 288 Pin

Czas cyklu: 0.75 ns

Napięcie: 1.2 V
	3
	
	143989

	2
	Pamięć RAM DDR4 32GB

Rodzaj pamięci: min. 32 GB

Pojemność kości: min. 32 GB

Taktowanie: min. 3200 MHz

Opóźnienie: maks. CL16

Timing: maks. CL 16-20-20

Napięcie: 1,35 V

Chłodzenie: Radiator
	8
	
	144297

	3
	Karta graficzna

Pamięć: min. 2 GB

Rodzaj pamięci: GDDR3

Szyna pamięci: 64 bit

Efektywne taktowanie pamięci: min. 1600 MHz

Taktowanie rdzenia: min. 902 MHz

Typ chłodzenia: Pasywne

Rodzaje wyjść:

HDMI: min. 1 szt.

DVI: min. 1 szt.

VGA (D-Sub): min. 1 szt.

Obsługa biblioteki OpenGL 4.4

Pobór mocy: maks. 23W

Niskoprofilowa osłona tylnych portów


	1
	
	144305

	4
	Pamięć RAM DDR4 8 GB

Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność całkowita: min. 8 GB

Pojemność kości: min. 8 GB

Taktowanie: min. 3200 MHz

Opóźnienie: maks. CL22

Timing: maks. CL22-22-22

Napięcie: 1.2 V
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	145665

	5
	Pamięć RAM DDR3L 8GB

Rodzaj pamięci: DDR3

Typ złącza: DIMM

Pojemność całkowita: min. 8GB

Pojemność kości: min. 8GB

Taktowanie: min. 1600 MHz

Opóśnienie: maks. CL11

Napięcie: 1,35 V
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	145666

	6
	Płyta gówna PC
Obsługiwane rodziny procesorów: 

Intel Core i9, i7, i5, i3

Intel Celeron

Intel Pentium

Gniazdo procesora Socket 1200

Chipset: Intel B560

Architektura procesora: Comet Lake (10 gen), Rocket Lake (11 gen)

Typ obsługiwanej pamięci min.:

DDR4 3200, 2933, 2666, 2133 MHz

Liczba banków pamięci: min. 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: min. 128GB

Architektura pamięci: Dual-channel

Wewnętrzne złącza:

SATA III (6 Gb/s): min.6 szt.

M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 / SATA: min. 1 szt.

M.2 PCIe NVMe 3.0 x4: min. 1 szt.

PCIe 4.0 x16: min. 1 szt.

PCIe 3.0 x1: min. 1 szt.

PCIe 4.0 x16 (tryb x4): min. 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2 Typu-C: min. 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1: min. 1 szt.

USB 2.0: min. 2 szt.

Złącze RGB 4 pin: min. 1 szt.

Front Panel Audio

Złącze wentylatora CPU 4 pin: min. 1 szt.

Złącze wentylatora SYS/CHA: min. 2 szt.

Złącze pompy AIO: min. 1 szt.

Złącze zasilania 4 pin: min. 1 szt.

Złącze zasilania 8 pin: min. 1 szt.

Złącze zasilania 24 pin: min. 1 szt.

Złącze modułu TPM: min. 1 szt.

Zewnętrzne złącza:

HDMI: min. 1 szt.

DisplayPort: min. 1 szt.

RJ45 (LAN) 2,5 Gbps: min. 1 szt.

USB Type-C: min. 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1: min. 3 szt.

USB 2.0: min. 4 szt.

Audio jack: min.  5 szt.

S/PDIF: min. 1 szt.

Złącze anteny Wi-Fi: min. 2 szt.

Obsługa wielu kart graficznych

Obsługa układów graficznych w procesorach

Układ audio

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth

Format: mATX

Dodatkowe akcesoria:

Antene Wi-Fi 2.4/5 GHz min. 2 szt.

Kabel SATA: min. 2 szt.

Elementy montażowe M.2: min. 2 szt.
	1
	
	146615

	7
	Zasilacz uniwersalny 90W do laptopa
Moc: 90W

Napięcie wejściowe: AC 100-240V

Liczba wtyczek: min. 11

Rodzaj wtyczek min.: 2.5x0.7mm, 4.5x3.0mm, 4.8x1.7mm, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 6.3x3.0mm, 6.5x4.3mm, 7.4x5mm, Slim tip, 5.0x3.0mm

Zabezpieczenia:

Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

Przeciwprzepięciowe (OVP)

Przeciwzwraciowe (SCP)

Termiczne (OTP)

Automatyczny dobór prawidłowego napięcia do laptopa,

Dioda LED

Ładujące złącze USB

Dołączone akcesoria:

Kabel zasilający,

Wymienne końcówki
	2
	
	146722

	8
	Pamięć RAM DDR4 16GB
Typ złącza: UDIMM

Typ pamięci: DDR4

Chłodzenie: Radiator

Moduł niskoprofilowy

Pojemność łączna: min. 16GB

Liczba modułów: 1

Częstotliwość pracy: min. 3200 MHz

Opóźnienie: maks. CL 16

Napięcie: 1,35V
	2
	
	146758

	9
	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 14500 punktów

Gniazdo procesora: Socket 1200

Architektura: Comet Lake (10 gen)

Taktowanie rdzenia: min. 4.1GHz (4.8GHz w trybie turbo)

Liczba rdzeni fizycznych: min. 6

Liczba wątków: min. 12

Odblokowany mnożnik

Pamięć podręczna: min. 12MB

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3-2666 (PC4-21333)

Pobór mocy (TDP): maks. 125W

Wersja Box
	1
	
	147608

	10
	Zasilacz ATX

Moc maksymalna: min. 750W

Standard: ATX

Złącza:

CPU 4+4 (8) pin: min. 2 szt.

PCI-E 2.0 6+2 (8) pin: min. 4 szt.

MOLEX 4-pin: min. 3 szt.

SATA: min. 8 szt.

EPS12V 20+4 (24) pin: min. 1 szt.

FDD: min. 1 szt.

Sprawność: min. 90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu

Certyfikat: min. 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia:

Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

Termiczne (OTP)

Przeciwprzepięciowe (OVP)

Przeciwzwarciowe (SCP)

Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Aktywny układ PFC

Okablowanie modularne

Średnica wentylatora: 120 mm

Elementy montażowe w zestawie

Wymiary (Wys./Szer./Głęb): maks. 86x150x140 mm
	2
	
	147610


· CZĘŚĆ B-

	Lp.
	NAZWA  SPRZĘTU

Parametry 

wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Półka dyskowa SFF

Obudowa HDD/SSD

Możliwość montażu w szafie 2U

Liczba obsługiwanych urządzeń/modułów: min. 24

Obsługiwane dyski: SAS-3

Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: min. 24

Rozmiary napędów pamięci masowej: 2.5”

Wspierane interfejsy dysków twardych: SAS

Urządzenie zasilające: 2 x zasilacz wewnętrzny
Wymagane napięcie: AC 120/230V-50-60Hz

Kable połączeniowe w zestawie

Rack mount kit w zestawie


	2
	
	144494


· CZĘŚĆ C-

	Lp.
	NAZWA  SPRZĘTU

Parametry 

wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Dysk sieciowy NAS

Maksymalna obsługiwana pojemność: min.64TB

Kieszenie na dyski 2,5”/3,5”: min. 4 szt. (Hot swap)

RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single Disk

Rodzaje wejść wyjść:

USB 3.0 – min. 2 szt.

USB 2.0 – min. 3 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) – min. 2 szt.

DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt.

HDMI-out – min. 1 szt.

PCIe Gen2 (x2) – min. 2 szt.

Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 3000 punktów 

TDP: nie więcej jak 10W

Min. 4 rdzenie

Pamięć RAM: min. 4 GB (DDR4)

Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, iPv4/iPv6, iSCSI, Klient DHCP lub statystyczny adres IP, Klient protokołu BitTorrent, Klient VPN, Obsługa ramek typu jumbo, Przekierowywanie portów UPnP, Serwer CIFS/SMB, Serwer DNS, Serwer DHCP, Serwer DLNA, Serwer FTP, NFS, Serwer VPN, S.M.A.R.T., SNMP, SSH, Telnet, Wake-On-LAN, SMTP, SMSC, FTPS, TFTP, WebDAV

System plików dla dysków zewnętrznych: FAT32, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4

System plików: EXT4

Audio Station

Cloud Station

Dostęp przez aplikacje mobilne

Funkcja Wake on LAN/WAN

Obsługa serwera DLNA

Obsługa serwera FTP

Linka zabezpieczająca

Zasilacz

Kabel sieciowy: min. 2 szt.

Kabel zasilania: 1 szt.
	1
	
	142845


· CZĘŚĆ D-

	Lp.
	NAZWA  SPRZĘTU

Parametry 

wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Dysk SSD 1TB
Przeznaczenie: PC

Pojemność: min. 1000 GB

Interfejs M.2 PCI3 NVMe 3.0 x4

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 2400/1800 MB/s

Rodzaj kości pamięci: min. QLC

Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 godz. 

Technologia TRIM
	1
	
	141313

	2
	Dysk zewn 4TB
Pojemność: min. 4000 GB

Format: 2.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B

Dołączony kabel USB

Waga: maks. 250 g

Kolor: czarny
	3
	
	142888

	3
	Dysk zewn. HDD 8 TB + Hub
Pojemność: min. 8000 GB

Format: 3.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.

Dołączony kabel USB

Dołączony koncentrator USB 3.2

Waga: maks. 250 g

Kolor: czarny
	1
	
	143130

	4
	Dysk zewn. HDD 4 TB
Pojemność: min. 4000 GB

Format: 2.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B

Dołączony kabel USB

Kolor: czarny

Waga: maks. 240 g
	3
	
	143415

	5
	Dysk SSD 1TB
Pojemność: min. 1000GB

Format: 2.5”

Interfejs: 2,5” SATA

Prędkość odczytu/zapisu: min. 560/530 MB/s

Rodzaj kości  pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 h

Technologia TRIM

256-bitowe szyfrowanie danych AES
	1
	
	143429

	6
	Dysk zewn. SSD 1 TB
Pojemność: min. 1000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s
	2
	
	143465

	7
	Dysk zewn. SSD 2 TB

Pojemność: min. 2000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2

Złącza: USB Type-C

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s

Zwiększona odporność na drgania, wibracje I udpadki

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Kompatybilność z Windows; i Mac OS

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączony kabel USB-C

Dołączony adapter USB-A na USB-C

Kolor: szary

Waga: maks. 130 g
	1
	
	143571

	8
	Dysk zewn. SSD 1 TB

Pojemność: min. 1000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Type-C

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wodoodporność

Kurzoodporność

Kabel USB-C

Adapter USB-A na USB-C
	2
	
	143893

	9
	Dysk zewn. 2TB

Pojemność: min. 2000GB

Format: 2,5”

Interfejs: USB 3.0

Prędkość obrotowa: min. 5400 obr./min.

Aluminiowa obudowa

Automatyczna synchronizacja
	1
	
	144391/1

	10
	Etui do dysku 2,5”

przeznaczony do przechowywania dysków twardych 2,5”

Usztywniony futerał typu “skorupa”

Siateczkowa przegródka na akcesoria
	1
	
	144391/2

	11
	Dysk wew. SSD 256GB

Pojemność: min. 256GB

Format: 2.5”

Interfejs 2,5” SATA

Prędkość odczytu/zapisu: min. 550/450 MB/s

Rodzaj kości pamięci: min. TLC

Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 h

Technologia NCQ

Technologia TRIM
	1
	
	146777


· CZĘŚĆ E-

	Lp.
	NAZWA  SPRZĘTU

Parametry 
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	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Dysk zewn. SSD 1TB
Pojemność: min. 1000GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2

Złącza: USB Type-C

Prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje I upadki

Kompatybilność z Windows I MacOS

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Sprzętowe szyfrowanie
	3
	
	144040

	2
	Dysk zewn. SSD 1 TB
Pojemność: min. 1000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2

Złącza: USB Type-C

Maks. prędkość odczytu: min. 540 MB/s

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Kabel USB

Kabel USB-C
	2
	
	144075

	3
	Dysk HDD 4 TB
Pojemność: min. 4000 GB

Format: 2.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B
	1
	
	144127

	4
	Dysk zewn. SSD 512GB
Pojemność: min. 512GB

Interfejs: USB 3.2 Gen.2

Złącza: USB Type-C

Prędkość odczytu/zapisu: min. 450/420 MB/s
	1
	
	144675

	5
	Dysk wew. SSD 500GB
Pojemność: min. 500GB

Format: 2.5”

Interfejs: 2,5” SATA

Prędkość odczytu/zapisu: 560/510 MB/s

Rodzaj kości pamięci: min. TLC

Niezawodność MTBF: min. 1 800 000 h

Technologia TRIM

256-bitowe szyfrowanie danych AES
	3
	
	145581


· CZĘŚĆ F-
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	NAZWA  SPRZĘTU
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Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
	INDEX

	1
	Dysk  SSD 120 GB
Pojemność: min. 120 GB

Format: 2,5”

Interfejs: SATA

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 500/360 MB/s

Rodzaj kości pamięci: min. TLC
	2
	
	143863

	2
	Dysk SSD 512 GB
Pojemność: min. 512 GB

Format: 2.5”

Interfejs: 2,5” SATA

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 550/500 MB/s

Odczyt/ zapis losowy: min. 75500/76800 IOPS

Rodzaj kości pamięci: min. TLC

Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.
	1
	
	143898

	3
	Dysk HDD 1 TB
Pojemność: min. 1000 GB

Format: 2.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B

Wodoodporność

Kurzoodporność

Zwiększona odporność na drgania

Odporność na wibracje i upadki

Kabel USB
	1
	
	144186

	4
	Dysk zewn. HDD 4 TB
Pojemność: min. 4000 GB

Format: 2.5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Kabel USB
	2
	
	144216

	5
	Dysk zewn. SSD 1TB
Pojemność: min. 1000GB

Interfejs 3.2 Gen.2

Złącza: USB Type-C

Prędkość odczytu/zapisu: min. 1050/1000 MB/s

Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Odporność na wibracje i upadki

Kompatybilność z Windows I Mac OS

Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Sprzętowe szyfrowanie
	1
	
	144826
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	1
	Dysk SSD 256 GB
Przeznaczenie produktu: PC

Pojemność:  min. 256 GB

Format: 2.5”

Interfejs: 2.5” SATA

Maks. prędkość odczytu/zapisu: min. 550/450 MB/s

Losowy odczyt/zapis: 50 000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 godz.

Technologia NCQ

Technologia TRIM
	4
	
	143727

	2
	Dysk SSD 256 GB
Pojemność: min. 256 GB

Format: 2,5”

Interfejs: SATA

Rodzaj kości pamięci: TLC

Prędkość odczytu/zapisu: 550/490 MB/s
	14
	
	143982

	3
	Dysk HDD 6 TB
Pojemność: min. 6000 GB

Format: 3.5”

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć cache: min. 256 MB

Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.

Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.

Technologia RAID
	2
	
	144034

	4
	Dysk SSD 256 GB
Pojemność: min. 256 GB

Format: 2,5”

Interfejs: SATA

Rodzaj kości pamięci: TLC

Prędkość odczytu/zapisu: 550/490 MB/s
	10
	
	144417

	5
	Dysk zewn. HDD 2TB
Pojemność: min. 2000GB

Format: 2,5”

Interfejs: USB 3.2 Gen.1

Złącza: USB Micro-B
	1
	
	145444
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	1
	Płyta główna
Standard płyty ATX

Gniazdo procesora: Socket s TRX4

Chipset: AMD TRX40

Obsługiwane procesory: AMD Ryzen Threadripper

Obsługa RAID: 0, 1, 10

Standard pamięci: DDR4

Rodzaj złącza: DIMM

Liczba slotów pamięci: min. 8

Maksymalna wielkość pamięci RAM: min. 256 GB

Architektura pamięci: Quad-channel

Łączenie kart graficznych: AMD CrossFireX Nvidia SLI

Chipset dźwiękowy: ALC 1220

Kanały audio: 7.1

Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000, 10/100/1000/2500

Praca bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)

Gniazda rozszerzeń: 

PCI Express x1 – min. 1 szt.

PCI Express x16 – min. 3 szt.

Złącza napędów: M.2 slot - min. 2 szt.

SATA 3 – min. 8 szt.

Złącza wewnętrzne:

USB 2.0 – min. 1 szt.

USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) – min. 2 szt.

USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) – min. 1 szt.

Złącze ATX 24-pin 12V – min. 1 szt.

Złącze ATX 8-pin 12V – min. 2 szt.

Złącze audio panelu przedniego (AAFP) – min. 1 szt.

Panel tylny:

PS/2 (klawiatura/mysz) – min. 1 szt.

RJ-45 – min. 2 szt.

S/PDIF optyczne – min. 1 szt.

USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) – min. 4 szt.

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) – min. 2 szt.

USB-C 3.2 Gen 2 – min. 1 szt.

Złącze anteny WiFi – min. 2 szt.

Złącze audio – min. 5 szt.
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